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█ 报告简介
2013年，随着全球经济形势的好转，以便携式移动智能设备、智能手机、平板电脑等为代表的移动互联设备快速发展，带动集成电路行业较长提速。数据显示，2013年我国集成电路行业市场规模达2508.51亿元，同比增长了16.2%。同时，集成电路行业的产业结构也出现了差异化调整，其中封装测试业增长明显放缓，同比增长率仅为6.1%。

另一方面，我国民营企业所面临的局势也不容乐观，外资和民间资本加速进入国内集成电路行业，我国集成电路产业格局正在发生变革性改变。外资企业开始占据主体地位，目前外资企业在我国芯片制造和封装测试领域的市场份额已超过80%，这对于资源和创新要素积累不足的国内集成电路企业而言，已经形成十分严峻的挑战。

管理的关键是决策，决策的关键在预测。因此，成功的公司往往都会倾尽毕生的精力及资源预判行业的发展趋势、预测行业的潜在需求，以及捕捉新的投资机会！

本报告利用三胜产业研究中心长期对中国集成电路行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国产业信息研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个中国集成电路行业的市场走向和发展趋势。

报告对中国集成电路行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国中国集成电路行业将面临的机遇与挑战。报告将帮助中国集成电路企业、学术科研单位、投资企业准确了解中国集成电路行业最新发展动向，及早发现中国集成电路行业市场的空白点，机会点，增长点和盈利点……准确把握中国集成电路行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避中国集成电路行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。形成企业良好的可持续发展优势。
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